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UBER SCHMOLL EINLEITUNG

SCHMOLL MASCHINEN IM JAHR 2023 — 80 JAHRE FIRMENJUBILAUM

Wir sind ein Unternehmen, das stets neue Losungen und We are a company, which always develops new solutions
Produkte entwickelt. Dies ermoglicht es uns und unseren and products. This allows us and our clients to be one
Kunden, in der Branche ,one step ahead"” zu sein. step ahead in the industry:.
Unser Ziel ist es Losungen anzubieten, die den techni- Our objective is to provide solutions that precisely align g iren
schen Anforderungen unserer Kunden voll und ganz with our customers' technical requirements, thereby
entsprechen, um fiir sie einen echten Mehrwert zu generating significant added value for them.
schaffen.
* Hochprazise Registrierung + High precision registration of

mechanischer und optischer PCB-Prozesse: mechanical and optical PCB processes:

- Mechanisches Bohren/Frasen - mechanical drilling/routing

- Laserbohren/-schneiden - laser drilling/cutting

- Digitale Direktbelichtung - direct imaging

- Registrierung - registration

- Ritzen - scoring

- Riickschnitt - flash cutting

- Messung von Mustern - measuring of patterns
* Automatisierungslosungen und Industrie 4.0 + Automation solutions and Industry 4.0

sl moschingn

“

Wir sind bereit, Ihr ,schliisselfertiger Losungsanbieter We are ready to be your “turnkey solution provider”

in den Bereichen unserer Fachkompetenz zu sein. in areas of our expertise.




PARTNERSCHAFT MIT SCHMOLL DER PCB WORKFLOW
PARTNERSHIP WITH SCHMOLL THE PCB WORKFLOW

HOCHSTE GENAUIGKEIT UND QUALITAT SCHLUSSELFERTIGE LOSUNGEN
HIGHEST ACCURACY AND QUALITY TURN-KEY SOLUTIONS

Fiir die hochprazise Registrierung aller mechanischen und optischen PCB/IC-Substrat Prozesse
For high-precision registration of all mechanical and optical PCB/IC substrate processes

o

[1] 23,079pm

V3 = 9.129 pm

V1=9.167 pm |}

[2] 22,850pm
[3] 49,196pm

Innenlage: Innenlage: Innenlage: Innenlagenstanze
Vorbehandlung digitale Direktbelichtung chemische Prozesse Innerlayer punch

Inner layer: Inner layer: exposure Inner layer:
preparation (digital direct imaging) o chemical treatment

V6 =9.392 ym V5 =9.242 ym
V7 = 676.2 nm

MADE

IN ©

GERMANY

Laminieren XRAY-Registrierung Riickschnitt Bohren

Pressing X-ray registration Flash cutting Drilling

10,06pm

FLEXIBLE MASCHINENKONFIGURATIONEN
FLEXIBLE MACHINE CONFIGURATIONS

®

Kupferabscheidung AuBBenlage: Atzen und Létstopplack Lotstopplack:
Plating digitale Direktbelichtung Etching and solder mask digitale Direktbelichtung

Outer layer: exposure Solder mask: exposure
(digital direct imaging) (digital direct imaging)

- . =

Entwicklung von Létmaske, Frisen/Ritzen Abschlussprozesse Messung von Mustern

Endbeschichtung, Priifung Routing/Scoring Finishing processes Measuring of patterns

SERVICE- UND ANWENDUNGSUNTERSTUTZUNG Developing of solder mask,
SERVICE AND APPLICATION SUPPORT finish coating, testing




80 JAHRE SCHMOLL 1943 - 2023
80 YEARS OF SCHMOLL 1943 - 2023

FIRMENGRUNDUNG HEUTZUTAGE
COMPANY FOUNDATION NOWADAYS

» Mitarbeiter: Deutschland tiber 350, weltweit iiber 500
Employees: Germany over 350, worldwide more than 500

1943

Griindung des Unternehmens
+ Kapazitat: bis zu 100 Maschinen/Monat

Company foundation
Capacity: up to 100 machines/month

+ Installation: weltweit 16.500 Einheiten
Installation: worldwide 16.500 units

1962

Entwicklung einer neuartigen Bohr- und Frasmaschine
fiir die Leiterplattenfertigung ABH28 mit 2 bis 8 Spindeln
Creation of new type of drilling and routing machine for
PCB production ABH28 with 2 to 8 spindles

Daten fiir 2023 | Data for 2023

ZUKUNFT
FUTURE

DURCHBRUCH
BREAKTHROUGH
High-Tech-Losungen ermoglichen es Unsere strategischen Visionen fiir die Zukunft:
Schmoll Marktfithrer zu werden.
High-tech solutions allow Schmoll

Our strategic future visions

to become market leader. + Enge Partnerschaften mit Kunden und Lieferanten

Close relationships with clients and suppliers

* Kontaktbohren | Contact drilling + Permanente Weiter- und innovative Neuentwicklungen

« TWIN-Spindel-Technologie | TWIN spindle technology Constant development and innovation solutions

Nachhaltigkeit durch lange Lebenszeit der Anlagen
Sustainability due to long equipment service life

* Linearmotoren | Linear motors

CNC-Steuerungssystem | CNC control system
+ Kundennahe durch lokale Serviceunterstiitzung

+ Automatisierungslosungen | Automation solutions
Being close to our clients with local service support

Geschaftsdiversifizierung
Business diversification

* 1989: XRAY
* 2000: Laser

+ 2011: MDI




09

BOHREN UND FRASEN FUR
PROTOTYPENHERSTELLUNG

Eine Bearbeitungsstation | Single station machines
Standardmaschine mit zwei Stationen | Two-station standard machine
Zweistationsmaschine fiir gesteigerte Anforderungen | Two-station machine for increased demands

High-end Maschine mit zwei Stationen | Two-station high-end machine

10



MX1 | MODUL
MX1 | MODUL

AUTOMATISIERUNGSLOSUNGEN
AUTOMATION SOLUTIONS

Flex Shuttle
Flex Shuttle

Individueller Belader
Individual loader

Cube System
Cube System

SODBET e O

MODUL

LOSUNGEN FUR DIE
PROTOTYPENHERSTELLUNG
SOLUTIONS FOR PROTOTYPING

Doppelkopf
Double head
configuration

Optische Innenlagen
Registrierung (OIR)
Optical inner layer
registration (OIR)

XRAY-Funktionalitat
XRAY functionality

MASCHINENTYP

MACHINE TYPE

Anzahl der Stationen
Number of stations

Max. Panelgrofe
Max. panel size

MX1

737 mm x 714 mm / 29.01" x 28,11"
XL:1316 mm x 1000 mm / 51.81" x 39.37"

Prazises Durchgangslochbohren

DATENBLATT
DATASHEET

600 mm x 660 mm / 23.62" x 25.98"

Precision through hole drilling

Hochgenaues Tiefenbohren

Gangige Anwendungen Back Drilling

Common applications Flipdrilling

Konturfrasen
Prazises Tiefenfrasen

Spindelgeschwindigkeit (max.)
Spindle speed (max.)

Doppelkopf Ausfiihrung
Double head configuration

Individuelle Kompensation
je Station mit CCD
Individual compensation
per station with CCD

Optische Innenlagen
Registrierung (OIR)

Optical inner layer registration
(OIR)

Linearmotoren
Linear drives

Gesamtabmessungen

. . 1920 mm x 1571 mm
Overall dimensions

Auf Anfrage sind auch andere Plattengrofen moglich
Other panel sizes also possible upon request

High accuracy depth drilling
Back drilling

Individuelle Skalierung pro Station  Individual scaling per station

Flip drilling
Contour routing
Precision depth routing

50 - 300 krpm

Ja (Option)
Yes (option)

X,Y,Z Achsen
X, Y,Z axes

1320 mm x 1286 mm

Detaillierte Spezifikationen und
Optionsbeschreibungen auf Anfrage

Detailed specifications and options upon request




LIN2 | LM2 | MXY2 DATENBLATT
LIN2 | LM2 | MXY2 DATASHEET

LM2 EINZIGARTIGE LOSUNGEN MASCHINENTYP

UNIQUE SOLUTIONS MACHINE TYPE LIN2 LM2

Anzahl der Stationen
Number of stations

Mazx. Panelgrofle 656 mm x 714 mm / 25.82" x 28,11"
Max. panel size XL:1300 mm x 714 mm / 51.81" x 28.11"

656 mm x 714 mm / 25.82" x 28.11"

Gangige Anwendungen
Common applications

Prazises
Durchgangslochbohren
Precision through hole drilling

+++

Hochgenaues Tiefenbohren

Tiefenbohren High accuracy depth drilling

Depth drilling

Back Drilling
Back drilling * o o
Individuelle Skalierung pro

Station

MXY2 Ml Individual scaling per station .

Flipdrilling
Flip drilling

Konturfrasen

. +++
Contour routing

Prazises Tiefenfrasen

L . + +++
Precision depth routing

Spindelgeschwindigkeit (max.)

Spindle speed (max.) 50 - 200 krpm 50 - 300 krpm

Doppelkopf Ausfiihrung Ja (Option)
Tiefenfrasen Double head configuration Yes (option)
Depth routing Individuelle Kompensation
je Station mit CCD Nein Ja
Individual compensation No Yes
per station with CCD

Optische Innenlagen

Registrierung (OIR) Nein Ja (Option)
Optical inner layer registration No Yes (option)
(OIR)

Linearmotoren X, Y Achsen X,Y,Z Achsen
Linear drives X, Y axes X, Y, Z axes

Gesamtabmessungen

Overall dimensions 2100 mm x 1920 mm

Spriihfunktion fiir IMS (Insulated Metal Substrate) Auf Anfrage sind auch andere Plattengréfen méglich Detaillierte Spezifikationen und

Anwendungen Other panel sizes also possible upon request Optionsbeschreibungen auf Anfrage

Spray function for IMS (Insulated Metal Substrate) Detailed specifications and options upon request
applications




schmoll § maschinen

BOHREN FUR DIE SERIENPRODUKTION

Standard Bohren | Standard drilling

High-end Bohren | High-end drilling

Substrat Bohren | Substrate drilling



N-SERIES | X-SERIES
N-SERIES | X-SERIES

LAEE

Z-ACHSE MIT KUGELGEWINDEANTRIEB
AC (BALL-SCREW) Z-AXES DRIVES

INDIVIDUELLE TISCH- UND SPANNSYSTEMLOSUNGEN
CUSTOMIZED TOOLING SOLUTIONS

MASCHINENTYP

MACHINE TYPE

Anzahl der Stationen
Number of stations

Max. Panelformat
Max. panel size

Max. Panelformat XL
Max. panel size XL

Max. Panelformat XXL
Max. panel size XXL

Gangige Leiterplattentypen
Common PCB types

Gangie Anwendungen
Common applications

Spindelgeschwindigkeit
Spindle speed

Bohrungsdurchmesser
Drilling diameter

Genauigkeit
Accuracy

Linearmotoren
Linear drives

CCD Kamera fiir stationsspez.

Kompensation
CCD camera for
stationspecific compensation

Gesamtabmessungen
Overall dimensions

DATENBLATT

5 6 7
658 mm x 685 mm 574 mm x 685 mm 476 mm x 685 mm
259" x 26.97" 22.6" x 26.97" 18.74" x 26.97"
658 mm x 1030 mm 574 mm x 1030 mm
25.9" x 40.55" 22.6" x 40.55"
Einseitig Leiterplatte Single sided PCB
Doppelseitige Leiterplatte Double sided PCB
Mehrschichtige Leiterplatte Multilayer PCB
IMS-Aluminium Leiterplatte IMS aluminum PCB
FPC/Starrflex Leiterplatte FPC/Rigid flex PCB
Durchgangslochbohren Through hole drilling
Tiefenbohren Depth drilling
Schlitz-Bohren Slot drilling

160 - 200 krpm

0.2-63mm

+18 pym - CpK > 1.67

X, Y Achsen
X, Y axes

Nein
No

4183 mm x 2000 mm

Auf Anfrage sind auch andere PlattengrofRen moglich | Other panel sizes also possible upon request

DATASHEET

635 mm x 730 mm
25" x 28.74"

635 mm x 815 mm
25" x 32.08"

635 mm x 1030 mm
25" x 40.55"

4560 mm x 2000 mm




EAGLE SERIES
EAGLE SERIES

MADE i o
ARDE I GERMANTY | K¥ TECHNOLD Gy

PRAZISES BACKDRILLING 4.0
PRECISION BACKDRILLING 4.0

PRAZISES TIEFENBOHREN
PRECISION DEPTH DRILLING

Z-ACHSE MIT LINEARANTRIEBEN
LINEAR DRIVE Z-AXES

MASCHINENTYP

MACHINE TYPE

Anzahl der Stationen

Number of stations s
Max. Panelformat (mm) 658 x 685
Max. panel size (inch) 25.9 x 26.97

Max. Panelformat XL (mm)
Max. panel size XL (inch)

Max. Panelformat XXL (mm) 658 x 1030
Max. panel size XXL (inch) 25.9 x 40.55

Gangige Leiterplattentypen
Common PCB types

Besonders geeignet fiir
Especially suitable for

Géngige Applikationen
Common applications

Spindelgeschwindigkeit
Spindle speed

Bohrungsdurchmesser
Drilling diameter

Genauigkeit
Accuracy

Linearmotoren
Linear drives

Individuelle Kompensation
je Station mit CCD
Individual compensation
per station with CCD

Gesamtmale der
Maschine (mm)
Overall dimensions of
machine (mm)

DATENBLATT
DATASHEET

EXY SERIES
6 7 6 5 6 6

574 x 685 476 x 685 635 x 730 656 x 685 572 x 685 633 x 730
22.6x 2697 | 1874 x2697 | 25.00 x 28.74 25.82 x 26.97 22.52 x 26.97 24.92x 2874

635 x 815 633 x 815
25 x 32.08 24.92 x 32.08

574 x1030 635 x 1030 656 x 1030 572 x 1030 633 x1030
22.6 x 40.55 25 x 40.55 25.82 x 40.55 22.52 x 40.55 24.92 x 40.55

Einseitig Leiterplatte
Doppelseitige Leiterplatte
Mehrschichtige Leiterplatte
IMS-Aluminium Leiterplatte

FPC/Starrflex Leiterplatte
Mehrschichtige HDI Leiterplatte
Back panels

Testkarten

Durchgangslochbohren
Tiefenbohren
Schlitz-Bohren
Backdrill 4.0

160 -

Single sided PCB
Double sided PCB
Multilayer PCB
IMS aluminum PCB

FPC/Rigid flex PCB
Multilayer HDI PCB
Back panels
Probe cards

Through hole drilling
Depth drilling

Slot drilling

Back drill 4.0

Drill-in-Center

Flipdrill
Multi-Referenz Mess.
Individuelle Skalierung
pro Station

250 krpm (max.)

Drill-in-Center

Flip drilling
Multi-fiducial meas.
Individual scaling per
station

0.1-6.3mm
_ +15 micron - CpK > 1,67
*18 pm - CpK > 1,67 +12 micron - CpK > 1,67 (BD configuration)
X,Y,Z Achsen
X, Y, Z axes
Nein Ja
No Yes
4183 x 2000 4560 x 2000 4183 x 2050 4560 x 2140

Auf Anfrage sind auch andere PlattengrofRen moglich | Other panel sizes also possible upon request




FALCON SERIES DATENBLATT
FALCON SERIES DATASHEET

MASCHINENTYP

FXY-6-22
MACHINE TYPE
Anzahl der Stationen 6
Number of stations
Max. Panelformat 574 mm x 685 mm 572 mm x 685 mm
Max. panel size 22.6" x 27" 22.6" x 27"
Mang MANY . .-
= Besonders geeignet fiir IC-Substrat
Particularly suitable for IC substrate
Prazise Durchgangslochbohrungen Precision through hole drilling
Tiefenbohren fiir Langlaufer (> 8 Std.) Long running depth drill application (> 8 h)

Gangige Applikationen
Common applications
Individuelle Skalierung pro Station
Individual scaling per station

Sp_indelgeschwindigkeit (max.)
SPEZIELLE LOSUNGEN FUR LANGZEITBOHREN VON IC-SUBSTRATEN Spindle speed (max)
SPECIAL SOLUTIONS FOR LONG-RUNNING IC SUBSTRATE DRILLING

200 - 300 krpm

Bohrungsdurchmesser

Drilling diameter 0.075 - 3.175 mm

Temperatur-kontrollierte Bearbeitungszone und mehr

Temperature controlled processing area and more Genauigkeit

+ - + -
Accuracy #15 pm - CpK > 1.67 +12 pm - CpK > 1.67

Linearmotoren X,Y,Z Achsen
Linear drives X, Y, Z axes

Individuelle Kompensation je

Station mit CCD Nein Ja
Individual compensation per No Yes
station with CCD

Gesamtabmessungen

. . 4183 mm x 2000 mm 4183 mm x 2050 mm
Overall dimensions

Auf Anfrage sind auch andere PlattengrofRen moglich | Other panel sizes also possible upon request

FS-SERIE — STANDARDKONFIGURATION FXY-SERIE — XY-KONFIGURATION
FS SERIES — STANDARD CONFIGURATION FXY-SERIE — XY CONFIGURATION

ACC: SYSTEM ZUR AUTOMATISCHEN SPANNZANGENWARTUNG
ACC: AUTOMATIC COLLET CLEANING SYSTEM

OILER AND HOUSING

Individuelle Kompensation der X und Y Achsen
jeder Station mittel CCD Kamera Messung
Individual compensation of x and y axes of
each station using CCD camera measurement

ACC HOUSING UNIT




AUTOMATISIERUNGSLOSUNGEN schmoll [ maschinen
AUTOMATION SOLUTIONS |

MASCHINEN MIT VORBEREITUNG FUR AUTOMATISIERUNGSLOSUNGEN
MACHINE PREPARATION FOR AUTOMATION

AUTO LINE SHUTTLE (ALS)
AUTO LINE SHUTTLE (ALS)

INDIVIDUELLE BE- UND ENTLADESTATION
INDIVIDUAL LOADER SYSTEM

FLEX SHUTTLE SCHMOLL SMART FACTORY
FLEX SHUTTLE SCHMOLL SMART FACTORY
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FRASEN FUR DIE SERIENPRODUKTION

Standard Frasen | Standard routing
Tiefenfrasen | Depth routing

High-end Frasen | High-end routing

26



FRASMASCHINEN
ROUTING MACHINES

PRODUKT HIGHLIGHTS
PRODUCT HIGHLIGHTS

Vakuum Tisch
Vacuum table

MASCHINENTYP

MACHINE TYPE

Anzahl der Stationen
Number of stations

Max. Panelformat
Max. panel size

Max. Panelformat XXL
Max. panel size XXL

Gangige Leiterplattentypen
Common PCB types

Einseitige Leiterplatte
Single sided PCB

Doppelseitige Leiterplatte
Double sided PCB

Mehrschichtige Leiterplatte
Multilayer PCB

IMS Leiterplatte
IMS PCB

Mehrschichtig HDI
Multilayer HDI

FPC/Starrflex Leiterplatte
FPC/Rigid flex PCB

Back panels
Back panels

Testkarten
Probe cards

Gangige Applikationen
Common applications

Frasen
Routing

Prazisionstiefenfriasen
Precision depth routing

Frasen von Kavitaten
Cavity routing

Individuelle Skalierung
pro Station
Individual scaling per station

Spindelgeschwindigkeit (max.)
Spindle speed (max.)

Linearmotoren
Linear drives

Individuelle Kompensation
je Station mit CCD
Individual compensation
per station with CCD

Gesamtabmessungen
Overall dimensions

R5: 656 mm x 650 mm
R6: 558 mm x 650 mm

++

X, Y Achsen
X, Y axes

5-6

RMS5: 656 mm x 650 mm
RMS6: 558 mm x 650 mm

RMS5: 656 mm x 1030 mm
RMS6: 558 mm x 1030 mm

DATENBLATT
DATASHEET

RMXY SERIES

RMXY5: 654 mm x 650 mm
RMXY6: 558 mm x 650 mm
RMXY6 XL: 680 mm x 812 mm

RMXY5: 656 mm x 1030 mm
RMXY6: 556 mm x 1030 mm
RMXY6 XL: 680 mm x 1030 mm

+
++
++
++
++
50 - 125 krpm
X,Y,Z Achsen
X, Y, Z axes
Ja (Option)

4050 mm x 1920 mm

Yes (option)

4050 mm x 1920 mm
XL: 4765 mm x 2565 mm

Auf Anfrage sind auch andere Plattengrofen maoglich Detaillierte Spezifikationen und

Other panel sizes also possible upon request Optionsbeschreibungen auf Anfrage

Entriegelbarer Niederhalter fiir nasenfreies Frasen

Spezieller Niederhalter mit Easyclean Technologie

Special pressure foot with Easyclean technology Unlockable pressure foot for tab-less routing Detailed specifications and options upon request




HOCHGENAUES FIXTURE ONE | NANO DATENBLATT
ADAPTERBOHREN FIXTURE ONE | NANO DATASHEET

MASCHINENTYP

MACHINE TYPE FIXTURE ONE FIXTURE NANO
Tischgrofle 300 mm x 350 mm
Table dimensions 11.8"x13.8"

Bohren/Frasen von technischen

Anwendung Bohren von technischenKunststoffen .
Application Drilling of technical plastics Kunststoffen/Keramiken
bp g P Drilling/routing of technical plastics/ceramics
Spindel SM1708S: 5 - 100 krpm DRI30F: 5 - 100 krpm
Spindle
Linearmotoren X,Y,Z Achsen
Linear drives X,Y,Z axes
Messsystem (XY)
Heidenhain-Linearmafstab 100 nm Auflésung (interpoliert) 5 nm Auflésung (interpoliert)
Measuring system (XY) 100 nm resolution (interpolated) 5 nm resolution (interpolated)

Heidenhain linear scale

CCD-Kamera Nein Option

CCD camera No Optional
Spritheinheit Minimalmengenschmiersystem mit einstellbaren Hiiben pro Minute
Spray unit Minimum Quantity Lubrication (MQL) system with adjustable strokes per minute

Min. Bohrungsdurchmesser

Min. drilling diameter 30 pm 20 pm
Produktgenauigkeit

+
Product accuracy +15pm
Frasen Genauigkeit Nicht verfiighar +3um
Routing accuracy Not available Sl

Beriihrungsloser Niederhalter mit integrierter

Niederhalter Integrierte Sprithfunktion Spriihfunktion
Pressure foot Integrated spray function Touchless pressure foot with integrated spray
function
PRODUKTHIGHLIGHTS
Gesamtabmessungen

1320 mm x 1286 mm x 1935 mm

Overall dimensions

g Kreuztisch mit Auflésung im
3 Nanometer Bereich

J'I- iy

ke W Cross table with nanometer
resolution measuring scale

Spezieller Niederhalter fiir die mechanische Bearbeitung

von Kleinstlochern: Durchmesser 20 - 30 pm . . . . . .
) . e . Minimalmengenschmiersystem mit Programmierbare Spriitheinheit mit
Special pressure foot for mechanical drilling of micro

i einstellbaren Hiiben pro Minute Easyclean Niederhalter
holes: diameter 20 -30 um

ssessnnsen

tassanenan
LR R
L R

Minimum Quantity Lubrication system with Programmable spraying unit with
adjustable strokes per minute easyclean pressure foot




REGISTRIERUNGSSYSTEME

Rontgenmaschinen zur Referenzierung von Multilayern

X-ray machines for referencing of multilayers

Hochgenaue Innenlagenstanze

High-Accuracy Innerlayer Punch

F'L E X

i

31

Die Registriermaschinen der Baureihen
XRA: und Optiflex II ist die optimale Losung
fiir die Referenzierung von Leiterplatten.

In Kombination mit den verfiigharen
Optionen erfiillt diese Maschinenserie alle
Anforderungen im Bereich der
Leiterplattenregistrierung.

The XRAS3 series X-ray drilling machine and
the Optiflex II post-etching machine are the
optimal solution for referencing printed
circuit boards.

In combination with the available options,
this machine series fulfills any requirement
in the field of multilayer registration.

OPT

32



XRA3
XRA3

schmoll " maschinen

PRODUKT HIGHLIGHTS
PRODUCT HIGHLIGHTS

Neue Rontgenkomponenten fiir verbesserten Kontrast Flextisch mit integriertem Vakuumspannsystem —
New X-ray components for improved contrast keine Beschrankungen beim Messen und Bohren
Flex-table with integrated vacuum clamping —

no restrictions for measuring and drilling

MASCHINENTYP

MACHINE TYPE

Anzahl der Stationen
Number of stations

Mazx. Panelformat
Max. panel size

Gangige Leiterplattentypen
Common PCB types

Gangige Anwendungen
Common applications

Spindeldrehzahl und
Durchmesserbereich
Spindle speed and diameter
range

Linearmotoren
Linear drives

Rontgen-Bohren
X-Ray Drilling
Rontgenquelle

X-Ray source

Fertig Bohren & Frasen
Onestep drilling & routing

Riickverfolgbarkeit Optionen
Traceability options

Gesamtmale
Overall dimensions

DATENBLATT
DATASHEET

XRA3 XRA3-XXL

812.8 mm x 1219.2 mm

710 mm x 762 mm 327x 48" (32" 60")

28"x 30"

Multilayer und Innenlagen
Multi layer and inner layer

Prazise Durchangslochbohrung und Multilayer Analyse
Preciscion through hole dirlling and multilayer analysis

Drehzahl: 20 - 160 krpm
0.075 - 6.35mm
Spindle speed: 20 - 160 krpm
Diameter: 0.075 - 6.35 mm

X,Y,Z Achsen
X, Y, Z axes

Ja
Yes

70 kV (Option 90 kV)

Ja Nein
Yes No

Ja
Yes

2250 mm x 2000 mm 2900 mm x 2300 mm




XRA3 AUTOMATION DATENBLATT
XRA3 AUTOMATION DATASHEET

MASCHINENTYP EASY ROBOT | STACK-TO-STACK INLINE DESKTOP

MACHINE TYPE

Externer Be-/Entlader

erforderlich Nein Nein Ja Nein
External loader/unloader No No Yes No
EASY RO BOT required
Mazx. Panel Stapelhohe Einzelne Panels
Max. panel stack height 200 mm Single panels 100 mm
Vorzentrierung Optisch Mechanisch Optisch Mechanisch
Pre-centering Optical Mechanical Optical Mechanical
Flachkassette Ja Nein Ja
Horizontal tray Yes No Yes
Schrag-Kassette Ja Nein
STAC K'TO'STAC K L-Rack Yes No
Multi-Lade-/Entladestation Ja Nein
Multi loader/unload Station Yes No
Zwischenlage Ja
Slip sheet Yes
Multi-Job Ja Nein Ja
Multi job Yes No Yes
NIO-Station Ja Nein
NG-Station (Not good) Yes No
Laser Marker Ja Nein
Laser marker Yes No
Taktzeit 40 Sek. 30 Sek. 50 Sek.
Cycle time 40 sec. 30 sec 50 sec.

Integration mit

Besaumungsmaschine Nein Ja

Integration with bevelling No Yes

machine

Gesamtabmessungen 6100 mm x 2980 mm 4130 mm x 2450 mm 2600 mm x 2780 mm

Overall dimensions

Systemkombinationen sind moglich | Systems combinations are possible




DATENBLATT
DATASHEET

OPTIFLEX Il HOCHGENAUE INNENLAGENSTANZE
OPTIFLEX Il HIGH-ACCURACY INNERLAYER PUNCH

MASCHINENTYP MANU AUTO

PRODUKT HIGHLIGHTS
PRODUCT HIGHLIGHTS

MACHINE TYPE

Mazx. Plattenabmessungen

Max. panel dimensions

Beladen / Entladen
Loading / Unloading

Vorausrichtung
Pre-alignment

Produktivitat
Productivity

Werkzeuge
Tooling

Ausrichtegenauigkeit
Alignment accuracy

Kameras
Cameras

Doppeltes Schnittspiel
Double tooling

Funktionsprinzip

978 mm x 622 mm
(XL:1219 mm x 762 mm)

978 mm x 622 mm 978 mm x 622 mm

385" x 245" 38.5" x 24.5"
38.5"x 245"
(XL: 48" x 30")
Manuell / Manuell Manuell / Automatisch Automatisch / Automatisch

Manually / Manually Manually / Automatically Automatically / Automatically

Manuell per Laser / CCD
Manually by laser / CCD

manuell per Laser / CCD
Manually by laser / CCD

Automatisch per Laser CCD
Manually by laser / CCD

Bis zu 8 Innenlagen pro Minute
Up to 8 cores per minute

Fest eingebaute Werkzeuge fiir hochste Genauigkeit und Wiederholbarkeit
Fixed tooling for highest accuracy and repeatability

+3pm

2, 4 oder 4 oben und unten
2,4 or 4 top and bottom

Option

Mehrfarbiges RGB-Licht in der
Vorausrichtungs und Stanzeinheit

—>

<«—
Fest eingebaute Werkzeuge fiir h6chste Working principle .
Genauigkeit und Wiederholbarkeit

Fixed tooling for highest accuracy and repeatability

— —> —> —>

Multicolor RGB Light in pre-alignment and punch Unit




39

LOSUNGEN ZUR LASERBEARBEITUNG VON PCBS

Kunden aus der Leiterplattenindustrie und
verwandten Markten, wie z. B. der Halb-
leiter- und Solarindustrie, schatzen unsere
umfassenden Erfahrungen in der Laser-
technologie. Dies macht uns nicht nur fiir
die Massenproduktion und Kleinserien-
fertigung sondern auch fiir Forschungs- und
Entwicklungsprojekte, zu einem wertvollen
Partner.

Alle Lasermaschinen von Schmoll basieren
auf Naturgranit. Durch den Einsatz von
Linearantrieben in Verbindung mit direkten
Wegmesssystemen und hochdynamischen
Galvoscannern sowie auch die
Systemintegration von Premium
Strahlquellen, garantieren Schmoll
Lasersysteme hochste Prazision und

Zuverlassigkeit.
LASER TYP Platform Microvia
LASER TYPE (HDI)
LaserpFlex +
UV - Nanosecond
NanoDrill ++
UV - Ultrashort Pulse PicoMaster ++
PicoFlex +
Green - Ultrashort Pulse
PicouDrill ++
IR - Ultrashort Pulse LaserpFlex +
CombiDrill i
CO2 / UV - Nanosecond 350 /500
Combi Master ++
CombiDrill i
CO2 / Green - Picosecond 350 /500
Combi Master ++
Cc02 Laser Master ++

Customers in the PCB Electronic industry
and related markets, like Solar and SemiCon,
appreciate our comprehensive experience in
Laser processing. This make us a valuable
partner for high- and low volume production
as well as research and development
institutions

All Laser machines from Schmoll are based
on a natural granite platform with linear
drives and direct linear measurement
systems. Coupled with highly dynamic
galvo scanners and premium laser sources
Schmoll laser systems guarantee the highest
precision and reliability.

. . Through . .
Microvia 9 Coverlay | Flex | Rigid FR4
Hole
+ + ++ ++ ++
++
++ ++ +

+ + ++ ++ ++
++ ++
+ + + +
++ + ++ ++ ++
++ + ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++
++ ++ + ++

Metal

Glas

++

Ceramic

++

++

++

++

++

++

Substrate Teflon
++
++ +
+ +
++ +

++

LDI

++

Solder Mask

++

++
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HYBRID BOHREN
HYBRID DRILLING

schmoll ' maschinen schmoll ' maschinen

PRODUKT HIGHLIGHT
PRODUCT HIGHLIGHT

+ Leistungsstarke UV- und CO2-Laser
+ Schneidoption mit Ultrakurzpulslaser

+ Hochgeschwindigkeits-Galvoscanner
der neuesten Generation

+ Uberwachung der Pulsenergie in Echtzeit
+ Flattop und gauflformige Strahlprofile

+ Superkompakter Einzeltisch mit
integrierter Automatisierung

+ Doppeltisch mit Option Inline-Automatisierung
und Panel-Flip

+ Industrie 4.0 / MES-Integration

+ Premium high powered UV and CO2 lasers

+ Cutting option with Ultra Short Pulse laser

+ Newest generation high speed Galvoscanner
+ Real time pulse energy monitoring

+ Flat-top and Gaussian beam profiles

+ Super compact single table with
integrated automation

+ Double table with option In-line automation
and panel flip

+ Industry 4.0 / MES integration

MASCHINE
MACHINE

Laserquelle
Laser Source

Anzahl der Laserstrahlen
Number of laser beams

Anzahl der Stationen
Number of stations

Format

Via Size
Produktivitat
Productivity

Genauigkeit
Accuracy

Plattform
Platform

Automatisierung
Automation

Zielmarkt
Target market

Gesamtabmessungen mm
Overall dimensions mm

Schliisseltechnologien
Key Technologies

75pm via

uv/Cco2
Optional green ps/CO2

610mm x 71lmm

50-300um

150 vias/sec

<+/-20pm

Split axis base

Single station with
Integrated Loader

Microvia Drilling
FR/4 and Filled Substrates

2090x1970x2126

+ Superkompakte
Maschinenbasis

+ Super compact
machine base

* Bohren und
Frasen/Strukturieren

+ Drilling and Routing
Structuring

+ Leistungsstarke UV-
und CO2-Laser

+ High powered UV

and CO2 laser

Combi500

uv/Co2
Optional green ps/CO2

2

610mm x 711

50-3001p

300 vias/sec
<+/-15pm

Split axis base

Single station with
Integrated Loader

Microvia Drilling
FR/4 and Filled Substrates

2090x1970x2126

+ Performance-Version

+ Performance version

* Maschinenbasis inkl.
Autoload/Unload

+ Machine base incl.
Autoload/Unload

+ Am leistungsstarksten
UV-und CO2-Laser

+ Highest powered UV
and CO2 laser

CombiMaster

uv/Co2
Optional green ps/CO2

4

610mm x 71lmm

50-300um

600 vias/sec

<+/-15pm

Cross Table

Inline, option Panel Flip
Robotic incl. Panel Flip

Volume production of Microvias

FR/4 and Filled Substrates

2700x2220%2010 (Manual)
4000x2220x2700 (Inline)
3300x2831x2474 (Robotic)

* 2-Tisch, 4-Strahl-
Hybridmaschine
2-table, 4-beam
hybrid machine

+ Option Automatisierung
und Plattenwenden
Option automation
and panel flip

* Hohe Serienproduktion

+ High volume production



MIKROBOHREN
MICRO DRILLING

schmoll ' maschinen

schmoll ' maschinen

PRODUKT HIGHLIGHT
PRODUCT HIGHLIGHT

+ 10 pm minimaler Lochdurchmesser

+ 1800/Locher pro Sekunde und Tisch

+ Genauigkeit der Bohrungen +/- 9 pm

+ Dynamische Strahlaufweitung und Stabilisierung
+ Einzel- oder Doppeltischoption

+ Thermische Uberwachung

+ Erweiterte Kalibrierungsroutinen

+ 10 pym minimum hole diameter

+ 1800/holes sec per table

+ Hole accuracy +/- 9 pym

+ Dynamic beam expander and stabilisation
+ Single or double table option

+ Thermal monitoring

« Advanced calibration routines

Cu 2x106PP 75 pm dia.

ABF GX-T31 /45 pm dia.

ABF GY50 / 45 pm dia.

MASCHINE

MACHINE

Laserquelle
Laser Source

ns UV

Anzahl der Laserstrahlen
Number of laser beams

Anzahl der Stationen
Number of stations

Format 700mm x 700mm

Via Size 20-45pm

Pmdukt.w.ltat >1800vias/sec/machine
Productivity

Genauigkeit

Accuracy <*/- 9pm
Plattform .

Platform Split axis base
Automatisierung MGV: manual guided vehicle
Automation AGV:: automatic guided vehicle
Zielmarkt Large format Packaging (PLP)

Target market

Gesamtabmessungen mm

Wafer/SEMI industry

. . 2090x1970x2126
Overall dimensions mm
Schliisseltechnologien + Hochprazise
Key Technologies Strahlstabilisierung
High accuracy beam
stabilisation

Top

X-section

* Mikroloch-Pulsbohren
Microhole pulse drilling

* SEMI-Norm und AGV
Andockautomatisierung
SEMI-starndard and AGV
docking automation

14,70pm

10,06pm JEA e TEI T AN At
maenesEdtichents 'i"‘. g

15 pm via 20 pm via

ps UV

2(1)

610mm x 610mm

10-30pm

>3600vias/sec/machine

<+/- 9pm

Split axis base

Only single station
Integrated Loader

Prototyping/Developing of
highend packging products

2090x1970x2126

+ 2-Strahl-ps-UV-
Laserverfahren
2 beam ps UV laser process
+ Kleinste Durchmesser >10pm
Smallest via diameter >10um
* Super kompakte
Split-Axis-Basis
Super compact split axis base

o i e ey
-.;-‘lh,'imm.‘.frf ~
Bk B eSS

Rk
LA ‘}‘: :
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MicrodrillMaster

Nano, Pico, Femto, CO2

2(4)

610mm x 71lmm

Optional Selection
10-30pmVY, 30-50pmeoreen 50-
1001m¢c02

>8.000vias/sec/machine

<t/- 9pm

Cross Table

Inline, option Panel Flip
Robotic incl. Panel Flip

Volume production of variety
packaging products

2700x2220x2010 (Manual)
4000x2220x2700 (Inline)
3300x2831x2474 (Robotic)

+ 2-Tisch, 2-Strahl
2-table, 2-beam

+ Hochste Genauigkeit mit
KT-Basisplattform
Highest Accuracy with
CT base platform

» Doppelkopf-Option maéglich
Double head option possible




MIKROSCHNEIDEN DATENBLATT
MICRO CUTTING DATASHEET

PRODUKT HIGHLIGHT
PRODUCT HIGHLIGHT

Hochproduktiver Schneidbetrieb
Bearbeitung von komplexen Konturen und Radien
3D-Kavitaten

Hohe Genauigkeit und Maf3haltigkeit
Kohlenstoffarme Rickstande

Breites Spektrum an Materialabtrag
Einzel- und Doppeltischoption

Highly productive cutting operation
+ Processing of complex contours and radii

+ 3D cavities

High accuracy and dimensional stability

+ Carbon reduced residual

+ Wide range of material ablation
Single and double table option

MASCHINE

MACHINE

Laserquelle / Laser Source

Anzahl der Laserstrahlen
No. of laser beams

Anzahl der Stationen
No of stations

Format
Typ cutting Speed

Genauigkeit
Accuracy

Plattform
Platform

Automatisierung
Automation

Zielmarkt
Target market

Gesamtabmessungen mm
Overall dimensions mm

Schliisseltechnologien
Key Technologies

LaserpFlex

UV-Nano
ps/fs option

534mm x 630mm

Up to 1000mm/sec
<+/-15pm

Split axis base
Vertical Loader

Universal tool
Flex, Rigid-Flex
Drill option possible

1320x1286x1935

» Platzsparender Stellplatz
Place saving base

» Einzelner Tisch
Single Table

* Automatisches
Laden/Entladen
Autoload/unload

PicoFlex/PicopCut

ps/fs Green
30W @ 400kHz
Option 60W
Option 90W

2 (1-option)

635mm x 630mm

Up to 3000mm/sec
(with pulse on demand)

<+/-12pm

Split axis base

Only single station
Integrated Loader
Roll to Roll (option)

Challenging demands

Flex, Rigid-Flex

Singulation of Rigid PCB (FR4)
Drill option possible

2090x1970x2126

» Hochleistung beim Schneiden
High performance Cutting

+ Riickstandsfreie
Schneidergebnisse
Residue free cutting results

* Hohe Material
Prozessflexibilitat
High Material processing
flexibility

» 2-Tisch /2 Strahlen
2-Table / 2 Beam

PicoMaster

ps/fs UV/Green
30W @ 400kHz
Option 60W
Option 90W

635mm x 71lmm

Up to 5000mm/sec

<+/12pm

Cross Table

Version Inline,
option Panel Flip
Version Robotic incl. Panel Flip

ABF Edge Trimming
High Volume Cutting
Drill option possible

2700x2220%2010 (Manual)
4000x2220x2700 (Inline)
3300x2831x2474 (Robotic)

* Produktion hoher
Stiickzahlen
High Volume platform

+ 2-Stationen-Automatisierun
2-station Automation

* Beriihrungsloser
Plattentransport
Touchless panel transport

+ Integrierte Debrie Schutz
Integrated Debrie guard

Kavitst in FR4 | Cavity in FR4 Soldermask Abtrag | Soldermask ablation

2 Stationen Laser | 2 station laser

Rigid-flex cutting




MDI — DIGITALE DIREKTBELICHTUNG

* Einzel-Tisch-Maschine | Single table machine

+ Flexibel & kleinste Stellflache | Flexible & smallest footprint

+ Automationsfahig | Automation ready

+ Tandem-Tisch-Maschine | Tandem table machine

me. P

-

* Hocheffizient fiir Resist & Stopplack | Highly efficient for resist & soldermask
« Schnellste Automation IL, AL & LSM | Fastest automation IL, OL & SM
* XXL Gantry Modus 54" x 36" | XXL gantry mode 54" x 36"

+ Kosteneffiziente Losungen fiir die - Cost-efficient solutions for

* Ultra-Prazisions-Maschinenplattform | Ultra-precision machine platform . J ] e . )
Digitale Direktbelichtung Digital Direct Imaging

* Feinste Auflosung <10 pym L/S | Finest resolution <10 pum L/S

47

» Uberlange starre Platten & Flex R2R | Rigid long boards & flex R2R

« Kompaktes modulares Design

auf Granitbasis

Belichterkopfe mit High-Power LEDs
und DMD-Technologie

Multiples Wellenldngensystem mit
breitem Spektrum 365 nm — 420 nm

Verschiedene Applikationen (Resist und
Stopplack auf einer Maschine maglich)

Perfektes Stitching bei hochster Auflosung

+ Compact modular design

on a granite basis

+ Photoheads with high-power LEDs

and DMD technology

+ Multiple wavelength system with

broad spectrum 365 nm — 420 nm

- Different applications (resist and solder-

mask on same machine possible)

+ Perfect stitching at highest resolution

48
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MDI-ST FLEXIBEL & KOMPAKT
MDI-ST FLEXIBLE & COMPACT

PRODUKT HIGHLIGHT
PRODUCT HIGHLIGHT

Hochflexible Maschine anpassbar auf den Kundenbedarf
bei kleinstem Aufstellmass von nur 2.8 m?

High flexible machine adjustable to customer needs at
lowest footprint of only 2.8 m?

FAST COMPACT

— AAN
acx
EXPOSURE SPEED MACHINE DESIGN

Automatisierbarkeit gegeben mit LHMT Robiflex oder
externen Automationslosungen

Automation possible with LHMT Robiflex or other
external loaders

MASCHINEN

MACHINE TYPES

Plattengrofle XY
Panel size XY

Plattendicke Z
Panel thickness Z

Anzahl Tische
Number of tables

Registrierung
Registration

Anzahl Kopfe
Number of heads

Kopf-Auflosungen
Head resolutions

Lichtquelle
Light source

Gangige Applikationen
Common applications

Resistbelichtung
Resist exposure

Stopplackbelichtung
Soldermask exposure

Autofokus
Autofocus

Stitchingkontrolle
Stitching control

Gesamtabmessungen
Overall dimensions

Gewicht
Weight

Automatisierung
Automation

Zykluszeit Belichtung
Cycle time exposure

(620 mm x 560 mm mit Spannsystem)

MDI-ST MDI-ST XL

620 mm x 812 mm

620 mm x 610 mm

(620 mm x 762 mm with clamping)
244" x 24" 24.4" x 24"

(24.4" x 22" with clamping) (24.4" x 22" with clamping)

0 - 6 mm (Optional bis zu 11 mm)
0 - 6 mm (Option up to 11 mm)

CCD Kameras mit RGB-IR Licht & UV Marker fiir Front/Back Registration
CCD cameras with RGB-IR Light & UV markers for front/back alignment

1-5

LLS30: 30 pm L/S
LLS15: 15 pm L/S

Standard: 365, 380, 395, 405 nmUV-LED
Option White Ink: 365, 385, 405, 420 nm UV-LED

QTA: Quick Turn-Around

MLB: Multilayer Boards

HDI: High Density Interconnect

FPC: Flexible PCB

mSAP: Modified semi-additive processes
CM: Chemical Milling

+++

+++

Individuell per Belichtungskopf
Individual per photohead

Automatisch
Automatic control

2530 mm x 1100 mm x 1800 mm 2780 mm x 1100 mm x 1800 mm

1800 kg 2300 kg

Automatisierbar - LHMT Robiflex oder andere
Automation possible — LHMT Robiflex or others

Resist < 10 Sek. | Stopplack 500 mJ < 70 Sek. | Stopplack DI < 25 Sek.
Resist < 10 sec. | Soldermask 500 mJ < 70 sec. | Soldermask DI < 25 sec.




MDI-TTG HOCHSTER DURCHSATZ
MDI-TTG HIGHEST THROUGHPUT

PRODUKT HIGHLIGHT
PRODUCT HIGHLIGHT

Tandemtisch-Konzept fiir paralleles Belichten und
Beladen sowie Option fiir XXL Formate bis 1400 x 950 mm

Tandem Table concept for parallel exposure and handling
and option for XXL formats up to 1400 x 950 mm

Schmoll Automation — Robomation mit 2 Roboterarmen
flir hochsten Durchsatz als Inline-System oder
Standalone L- Rack Losung mit LHMT Belader

Schmoll Automation— Robomation with 2x Robotgrippers
for highest troughput as inline system or standalone with
L- Rack LHMT loaders

auf zweiter Tisch belichtet

In tandem mode: one table loaded /
unloaded + registration, while

second table being exposed

OPERATION MODES: TANDEM & GANTRY

2x24"x 36"
Tandem-Tisch Modus: Tisch be- u.
entladen + Registrieren, wahrend

1x 54" x 36"

Tische kombiniert im Gantry-Mo-

dus fiir iiberlange Plattenformate
Tables combined in Gantry mode
for large panel format

MASCHINEN
MACHINE TYPES

Plattengrofle XY
Panel size XY

Plattendicke Z
Panel thickness Z

Plattengewicht
Panel weight

Anzahl Tische
Number of tables

Registrierung
Registration

Anzahl Kopfe
Number of heads

Kopf-Auflosungen
Head resolutions

Lichtquelle
Light source

Gangige Applikationen

Common applications

Resistbelichtung
Resist exposure

Stopplackbelichtung
Soldermask exposure

Autofokus
Autofocus

Stitchingkontrolle
Stitching control

Gesamtabmessungen
Overall dimensions

Gewicht
Weight

Zykluszeit Belichtung
Cycle time exposure

MDI-TTG

620 mm x 915 mm
(Gantry: 1400 mm x 950 mm)
24.4" x 36"

(Gantry: 54" x 36")

MDI-TTG SOLDERBEAM

620 mm x 915 mm
(Gantry: 1400 mm x 950 mm)
24.4" x 36"

(Gantry: 54" x 36")

0 - 6 mm (Optional bis zu 11 mm)

0 - 6 mm (Option up to 11 mm)

Max. 25 kg

2 (paralleles Handling)
2 (parallel handling)

DATENBLATT
DATASHEET

ROBOMATION

MACHINE + AUTOMATION

min. 420 mm x 150 mm

max. 620 mm x 762 mm

min. 16.5" x 5.9"
max. 24.4" x 30"

Max. 6 kg

CCD Kameras mit RGB-IR Licht & UV Marker fiir Front/Back Reg.
CCD cameras with RGB-IR Light & UV markers for front/back alignment

1-7 7

30 pm L/S

15 um L/S 30 pm L/S
Standard: 365, 380, 395, 405 nm UV-LED

Option White ink: 365, 385, 405, 420 nm UV-LED

MLB: Multilayer Boards

HDI:

mSAP: modified semi-additive processes

FPC:
LB:
CM:

+H+

+H+

2900 mm x 2140 mm x 2180 mm

4700 kg

DI Resist < 6 Sek.
Stopplack 500 mJ < 50 Sek.
DI Resist < 6 sec.
Solderm. 500 mJ < 50 sec.

High Density Interconnect

Flexible PCB (Sheets)
Longboards, Antennas
Chemical Milling

++

+HHt

Individuell per Belichtungskopf
Individual per photohead

Automatisch
Automatic control

2900 mm x 2140 mm x 2280 mm

4900 kg

DI Stopplack < 10 Sek.
Stopplack 500 mJ < 30 Sek.
DI Soldermask < 10 sec.
Solderm. 500 mJ < 30 sec.

siehe Maschinentyp
see machine type

siehe Maschinentyp
see machine type

siehe Maschinentyp
see machine type

siehe Maschinentyp
see machine type

siehe Maschinentyp
see machine type

3640 mm x 3682 mm x 2333 mm

Machine = 4700 kg
Automation = 2300 kg

210 Panels/Std.
(max. Takt doppelseitig)
210 panels/h
(max. tact double sided)




MDI-ULTRA FINELINE SERIE DATENBLATT
MDI-ULTRA FINELINE SERIES DATASHEET

|
i MASCHINEN MDI-ST ULTRA MDI-TTG ULTRA e

MACHINE TYPES

RELEASE 2024

620 mm x 610 mm
Plattengrofle XY (620 mm x 560 mm mit Spannsystem) 620 mm x 620 mm
Panel Size XY 24.4" x 24" 24.4"x 24.4"
(24.4" x 22" with clamping)

Plattendicke Z 0 - 6 mm (Optional bis zu 11 mm)
FINK (b dEkiEs Panel Thickness 0 - 6 mm (Option up to 11 mm)

& VD] A
Anzahl Tische 1 2
Number of tables

L r—/——,—_—”

: X Registrierung CCD Kameras mit RGB-IR Licht & UV Marker fiir Front/Back Registration
Registration CCD cameras with RGB-IR Light & UV markers for front/back alignment
Anzahl Kopfe 1-6 1-7

Number of heads

LLS10: 10.0 pmL/S

Kopf-Auflosungen LLS07: 7.0 pmL/S
Head resolutions LLS04: 4.0pmL/S
LLS2500:2.5 pm L/S
Lichtquelle LLS10 + LLSO07 = Standard: 365, 380, 395, 405 nm UV-LED
Light source LLS04 + LLS2500 = 405 nm Laser Diode

mSAP: Modified semi-additive processes PLP Panel Level Packaging
Gangige Applikationen PKG: Packaging WLP Wafer Level Packaging
Common applications FPC: Flexible PCB ICS IC Substrates
FOWLP Fan out wafer level packaging

PRODUKT HIGHLIGHT
PRODUCT HIGHLIGHT Resistbelichtung

Resist exposure A

Fineline Serie: 10, 7, 5, 2 pm Auflésung

L . . Stopplackbelichtung
Fineline Series: 10, 7, 5, 2 pm resolution Soldermask exposure +
Plattform fiir Ultra-Prazision und hochste Genauigkeit o .
. . Autofokus Individuell per Belichtungskopf

Ultra precision and highest accuracy platform Autofocus Individual per photohead

Substrat & PKG Ap[l)llkatlor.len < 10 pm Stitchingkontrolle Automatisch

Substrate & Packaging applications < 10 pm Stitching control Automatic control
Gesamtabmessungen 2660 mm x 1400 mm x 2116 mm 2900 mm x 2140 mm x 2180 mm
Overall dimensions
Gewicht
Weight 3000 kg 4600 kg
Automatisierung Automatisierbar
Automation Automation possible

REGISTRATION




MDI-FLEX LONGBOARDS & R2R
MDI-FLEX LONGBOARDS & R2R

schmall ' maschinen
= | T enestipaheod.

»

PRODUKT HIGHLIGHT
PRODUCT HIGHLIGHT

Hochgenaue Losung fiir Longboards bis 1260 mm
High Precision solution for Longboard exposure
up to 1260 mm

Trolley-XXL-Erweiterung fiir 4 Meter starre
Boards oder langer iiber Stichtfunktion
Trolley-XXL handling enabling rigid

boards of 4 Meter or longer

Automatisierung moglich fiir FLEX R2R (Rolle zu Rolle)
Automation possible for FLEX R2R (Reel to Reel)

MASCHINEN

MACHINE TYPES

Plattengrofle XY
Panel Size XY

Plattendicke Z
Panel Thickness

Anzahl Tische
Number of tables

Registrierung
Registration

Anzahl Kopfe
Number of heads

Kopf-Auflosungen
Head resolutions

Lichtquelle
Light source

Gangige Applikationen
Common applications

Resistbelichtung
Resist exposure

Stopplackbelichtung
Soldermask exposure

Autofokus
Autofocus

Stitchingkontrolle
Stitching control

Gesamtabmessungen
Overall dimensions

Gewicht
Weight

Automatisierungsoptionen

Automation options

DATENBLATT
DATASHEET

MDI-FLEX
620 mm x 914 mm 620 mm x 1260 mm
(Stitch Option XXL = 4000 mm) (Stitch Option XXL = 4000 mm)
24.4"x 36" 24.4" x 48"

0 - 6 mm (Optional bis zu 11 mm)
0 - 6 mm (Option up to 11 mm)

CCD Kameras mit RGB-IR Licht & UV Marker fiir Front/Back Registration
CCD cameras with RGB-IR Light & UV markers for front/back alignment

Standard:

1-7

LLS30: 30.0pmlL/S
LLS15: 15.0 pmL/S

365, 380, 395, 405 nm UV-LED

Option White Ink: 365, 385, 405, 420 nm UV-LED

LB: Longboards, Antennas
FPC: Flexible PCB

MLB: Multilayer Boards

HDI: High Density Interconnect

+++

+++

Individuell per Belichtungskopf
Individual per photohead

Automatisch
Automatic control

2185 mm x 1750 mm x 2139 mm 2728 mm x 1750 mm x 2139 mm
(Electrical cabinet = 826 mm x 624 mm x 2347 mm) | (Electrical cabinet = 826 mm x 624 mm x 2347 mm)

3500 kg 4000 kg

+ Automatische R2R Ab- und Aufwickler DB Matik -+ Automatic R2R Winder and Unwinder DB Matik
+ Manuelles R2R System + Manual R2R System
+ Trolleys fiir starre XXL Longboards (= 4000 mm) - Trolleys for rigid XXL longboards (= 4000 mm)




MDI AUTOMATION & TRACEABILITY DIE RICHTIGE WAHL
MDI AUTOMATION & TRACEABILITY THE CORRECT CHOICE

> N o\ "
CAM —_— —_— :'gEDER — > “Y APPLIKATION BELICHTUNGSKOPF AUFLOSUNG MASCHINENPLATTFORM
DATA h RIPPING APPLICATION PHOTOHEAD RESOLUTION MACHINE PLATFORM
QTA MDI-ST (XL)
g[])‘IB HLS30 30pm L/ mgigig SOLDERBEAM
o Ausgabe von CAM-Daten (Gerber, ODB++, dpf, ...) cM MDI:FLEX (XL)
Output of CAM-Data (Gerber, ODB++, dpf, ...)
9 Zusitzliche ,jobconfig.xml"-Datei mit eindeutiger Job-ID gds‘f;‘ced HDI mgi'?‘ic(;xm
Additional ,jobconfig.xml” file with unique Job-ID FPC LLS15 15um L/S MDI-FLEX (XL)
e Uberwachung des Hot Folders zur automatischen Jobladung M MDI-ST ULTRA
Hot Folder Monitoring for automatic jobload mSAP
i FPC MDI-ST ULTRA
o J obvorbereltpng IcS LLS10 10 ym L/S MDI-TTG ULTRA
Job Preparation cM
e Ripping mit jobrelevanten Parametern
(Rotation, Polaritat, Fiduzialen, Platzhalter usw.) mSAP, PKG, ICS, PLP LLS07 7 pm L/S Mgi?}; g t{f}g A
Ripping with job relevant parameters PANEL OUT
(rotation, polarity, fiducials, placeholders, etc.) [ |
= T - PKG, ICS, PLP, LLS04 4 L/S MDI-ST ULTRA
° Benutzeroberflache mit Liste verfiigbarer Jobs ) WLP, FOWLP nm
User-Interface with available jobs list ELEI
LT
0 Physisches Panel gelangt zur Maschine (eingehend) PKG, ICS, PLP, LLS2500 2.5 um L/S MDI-ST ULTRA
Physical panel arriving at machine (ingoing) WLP, FOWLP
o Code vom Panel gescannt und mit Job-ID abgeglichen , ) _ ) o ” o )
QTA = Quick Turn Around | MLB = Multilayer Boards | HDI = High Density Interconnect | CM = Chemical Milling | mSAP = Modified semi-additive processes | FPC = Flexible PCB
Code from panel scanned and Job-ID matched ICS = IC Substrates | PKG = Packaging | PLP = Panel level packaging | WLP = Wafer level packaging | FOWLP = Fan out wafer level packaging
° Jobgenehmigungsanfrage iiber MES gesendet
Job approval request sent through MES
@ Bedrucktes Panel mit korrektem Design + gedrucktem
Code (z.B. DMC) zur Riickverfolgbarkeit (ausgehend)
Imaged panel with correct design + imaged
code (e.g. DMC) for traceability (outgoing)
SERIALISIERUNGSOPTIONEN UND MASCHINENKOMMUNIKATION SCHMOLL MDI — PARTNER BEI IHRER APPLIKATIONSENTWICKLUNG
SERIALIZATION OPTIONS AND MACHINE COMMUNICATION SCHMOLL MDI — PARTNER FOR YOUR APPLICATION DEVELOPMENT

RESIST SOLDERMASK
Diverse Paneldaten (Seriennummer, Losnummer,

0 9 9 Zeitstempel, u.v.m.)

™ Various panel data (serial number, batch number,

0000
0

al

Installationsbasis in unterschiedlichen Applikationsfeldern

datecode and more) Installation base in various fields of application

Einlesen und Aufbringen von Datamatrix u. Barcodes Demo- und Test Center (Optionen weltweit)

Tracking and application of data matrix and barcodes Demo- and Test Center (Options worldwide)

Volle Riickverfolgbarkeit durch MES-Schnittstelle Globales & lokales Support System

0|

125 125 Full product traceability by MES interface Global & local support system
READER MDI READER Umfangreicher Informationspool in Produktionslogs
Detect DMC Code Print DMC Code Detect DMC Code . . . . .
[e.g. drilled holes] [e.g. etched copper] Extensive information pool in production logs

—> Panel ID — Panel ID — Panel ID
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INDUSTRIE 4.0

PRODUKT UND DATEN
KI' IN DER PRODUKTION

Der richtige Einsatz von KI in The correct application of
der Produktion hat viele Vorteile: Al has many advantages:
» effizientere und nachvollziehbare Prozesse « more efficient and traceable processes

* gesteigerte und intelligent gesicherte + intelligently controlled and therefore

Qualitat increased quality
+ Praventive Wartutng zur Sicherstellung *+ preventive maintenance to ensure
fortlaufender Prozessfahigkeit Oongoing process capability
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DATENBLATT
DATASHEET

14.0 IN ALLEN MASCHINEN
14.0 IN ALL MACHINES

14.0 KUNDENINTEGRATION — MES
14.0 CUSTOMER INTEGRATION — MES

BI-DIREKTIONALE
MES SCHNITTSTELLE KOMMUNIKATION

MASCHINEN STATUS BEDIENERFUHRUNG PRODUKTIONSSTATUS

MACHINE STATUS OPERATOR GUIDANCE PRODUCTION STATUS

MES INTERFACE BI-DIRECTIONAL

COMMUNICATION

Laser
Laser

MDI
MDI

Bohren

Drilli
rilling Ja

Yes

Frasen
Routing

Rontgen
XRA

Stanzen
Punch

Ritzen Nein Ja Nein
Scoring No Yes No

Riickschnitt Ja
Flash cutting Yes

Automatisierung Ja
Automatization Yes

TRACEABILITY — 14.0 MITTELS HARDWARE IDS
TRACEABILITY — 14.0 USING HARDWARE IDS

Hardware IDs in Verbindung mit Maschinendaten
ermoglichen die liickenlose Nachvollziehbarkeit des
Produktionsfortschritts

 IDs erzeugen: Bohren, Laser, XRA, MDI, Drucken
+ IDs lesen: CCD Kamera, Xray, Codeleser

Hardware IDs in combination with machine data allow

for complete traceability of each panel's production
progress

+ Creating IDs: Drilling, laser, XRAY, MD], printing
+ Reading IDs: CCD camera, Xray, code reader

Kl — VERWENDUNG VON PRODUKTIONSDATEN

Al — USAGE OF PRODUCTION DATA

MASCHINE KOMMUNIKATION KUNDEN-MES
MASCHINE COMMUNICATION CUSTOMER MES

Senden von Status Daten
(z.B.: Auftragsname, Laufzeit, Werkzeugdaten)

Sending status data
(e.g.: job name, runtime, tool data)

Freigabe der Produktion nach Lesen des Codes

Production release after code reading

Produktionsdaten nach KI Produktionsfreigabe

Production data after Al production release

Online Ubergabe von Bediener und Maschine

Online transition of operator and machine

 ———

Datenspeicherung fiir Produktionsoptimierung,
pradiktive Wartung und Qualitdtsverbesserung

Saving data for production optimization, predictive
maintenance and quality improvement

Uberpriifung des Maschinen-Status und Freigabe
der Produktion/Steuerung der Automation

Checking machine state and releasing
production/controlling automation

Auswerten der Live-Daten fiir intelligentes
Qualitatsmanagement

Evaluating live data for intelligent quality
management

Nutzerlevel der Maschinen und Bediener verwalten
Managing machine user levels and operators
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AUTOMATISIERUNG, RITZEN UND RUCKSCHNITT

Die LHMT GmbH bietet seit tiber 20 Jahren
Losungen im Bereich Ritzen, Kantenbearbei-
tung und Automatisierung fiir die Leiterplat-
tenindustrie an. Aufgrund unserer langjahri-
gen Markterfahrung konnten wir in den
letzten Jahren unser Produktportfolio im
Bereich Automatisierung erweitern und
kundengerechte Losungen entwickeln.

Als Mitglied der Schmoll Gruppe sind unsere
Losungen im Bereich Automatisierung eng
auf die Schmoll Produkte wie Belichter,
Rontgenbohrmaschine und Stanze abge-
stimmt. Die enge technische Abstimmung
und Zusammenarbeit erlaubt eine schnelle
Installation vor Ort.

LHMT has been offering solutions in the
field of scoring, edge processing and auto-
mation for the printed circuit board industry
for more than 20 years. Years of market
experience have helped us to expand our
product portfolio in the field of automation,
and to develop customer-oriented solutions.

As a member of Schmoll Group, our automa-
tion solutions are closely coordinated with
Schmoll products, such as direct imaging
machines, X-ray drilling machines and
punches. This close technical coordination
and cooperation allows for a fast installation
on site.

Technologies
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ROBIFLEX SERIE BELADESYSTEM
ROBIFLEX SERIES AUTOMATION

ROBIFLEX 2X1
ROBIFLEX 2X1

+ Taktzeit 5 Sek.
Cycle time 5 sec.

+ Geschwindigkeitsanpassung zur Vor-/Nachfolgema-
schine per Analog-Signal
Machine speed pre-selection for belt/roller conveyor by
analog signal with previous/follow-up machine

+ Be-/Entladefunktionalitat in einer Maschine

Loader/unloader function in same machine

MDI-TTG MIT ROBIFLEX
MDI-TTG WITH ROBIFLEX

LHMT Handlingssystem mit “Easy to link” Funktion
LHMT automation system with “Easy to link” function

* Schmoll MDI TTG
* Schmoll MDI ST

* Schmoll Verkettung XRA und MBM
Schmoll link XRA to MBM

* Schmoll OptiFlex

Riemenbahn / Belt Conveyer Eckumsetzer / Corner Transfer Modul

MASCHINENTYP

MACHINE TYPE

Anwendungen
Application

Anzahl Achsen
Number of axis

Anzahl Warentrager
Number of carriers

Warentrager
Carrier

Format (min./max.)
Size (min./max.)

Paneldicke
Panel thickness

Gesamtabmessungen
Overall dimensions

Transportband 90° gedreht
Conveyor belt rotated 90°

Vereinzelung frequenzgest.
Separation freq. controlled

Dopplungskontrolle
Double sheet control

Zwischenlagenhandling
Slip sheet handling

NIO Platz
NOK Position

Dreheinheit 90°
Rotation unit 90°

Zentrierfunktion fir
Sortierung
Centering function for sorting

Autom. verstellbarer
Saugrahmen
Automatically adjustable
gripper

Automatische
Formaterkennung
Automatic panel size
recognition

ROBIFLEX 2X1
ROBIFLEX 3X2

Be- oder Entlader
Loader or unloader

2-Achs-Portal
2 axis system

1 (Option 2)

Schragkassette
L-cassette/tray

0.05 - 6.00 mm

1900 x 1300 x 2200 mm
1900 x 2000 x 2200 mm

Ja
Yes

RobiFlex 2x1: Nein / No
RobiFlex 3x2:Ja / Yes

Ja
Yes

WEITERE HANDLINGSSYSTEME
ADDITIONAL HANDLING SYSTEMS

ROBIFLEX 3X1 SB

Be- oder Entlader
fiir Schlitzbrett
Loader or unloader for
slotted rack

3-Achs-Portal
3 axis system

Schlitzbrett
Slotted rack

min. 300 x 300 mm
max. 650 x 650 mm

0.8 - 6.00 mm

1900 x 1300 x 2200 mm

Nein
No

Nein
No

Nein
No

Ja
Yes

Nur fiir Entlader
Only for unloader

+ Eckumsetzer mit oder ohne fithrende Kante | Corner transfer modul

« Riemenbahn in verschiedenen Langen | Belt conveyor in different lengths

* Transportwagen | Transport carts

+ Schragkassetten | L-cassettes

 Schlitzpaletten | Slotted racks

DATENBLATT
DATASHEET

ROBIFLEX 6 ROBIFLEX 7X1
Automatisierung
Be- oder Entlader MDI ST
Loader or unloader Automation MDI ST
machine

6-Achs-Roboter
6 axis robot

7-Achs-Roboter
7 axis robot

1-4 1

Schragkassette
L-cassette/tray

Schragkassette
L-cassette/tray

min. 300 x 300 mm
max. 630 x 610 mm

Yes

0.05 - 6.00 mm
2500 x 2000 x 2200 mm | 1900 x 1300 x 2200 mm
Nein
No
Ja
Yes Ja
Yes
Ja
Yes
Ja .
Nein
Yes No
Nein
No




SCM RITZMASCHINE
SCM SCORING MACHINE

MASCHINENTYP

MACHINE TYPE

Maschinenkonzept
Machine concept

XY Antrieb
XY drive

Spindel und Fraserdrehzahl
Spindle and cutter drive

Aufnahmesystem
Clamping system

Panel format (min./max.)
Panel size (min./max.)

LP-Dicke
Panel thickness

Optionen
Options

Automatisierung
Automation

Automatisierungsoptionen
Automation options

Positioniergenauigkeit
Positioning accuracy

Reststeggenauigkeit
Remaining web accuracy

Gesamtabmessungen
Overall dimensions

HIGHLIGHTS
HIGHLIGHTS

CCD-Kamera fiir oberflachenbezogenes Ritzen

(Dehnen/ Schrumpfen)

CCD camera system for surface-related scoring

(stretch/ shrink)

Nassspritheinrichtung -
Langere Werkzeugstandzeit bei Metall

Wet spraying device —

Longer tool life time for metal application

SMC 411

Manuelle Ritzmaschine
Manual scoring machine

SMC 412

Automatische Ritzmaschine
Automatic scoring machine

Stahlgestell mit Kreuztisch
Steel frame with cross table

Kugelgewindetrieb mit 40 m/min (Option: Linearmotor mit 60 m/min )
Ball screw with 40 m/min (Option: linear motor with 60 m/min)

2 Frasspindeln mit Servomotor und Einzelantrieb (Drehzahl bis 6 krpm)
2 spindles with servo motor and individual drives (spindle speed up to 6krpm)

Pneumtisches Spannsystem mit zwei konischen Stiften (Front-Position fix, Zweite manuell verstellbar)
Pneumatic clamping system with two conical pins (front pin fix, second manually adjustable)

min. 300 mm x 300 mm
max. 650 mm x 650 mm

min. 200 mm x 200 mm
max. 650 mm x 650 mm

0.3 mm - 4.5 mm 0.3mm -4.5mm

Max. Fraserdrehzahl: 12 krpm
Max. cutter speed: 12 krpm

Nassspriitheinrichtung
Wet spraying device

CCD-Kamera fiir oberflaichenbezogenes Ritzen (Dehnen/Schrumpfen)
CCD camera system for surface-related scoring (stretch/shrink)

Automatisches Beladen, Drehen und Entladen durch 6-Achs-Roboter
Automatic loading, rotation and unloading with 6 axis robot

Warentriger Schriagkassette oder Tray
Panel carrier L-cassette or Tray

Zwischenlagenerkennung und -handling
Slip sheet detection and handling

QR Code Leser fiir automatisches Programmladen - verschiedene Panels innerhalb einer Kassette
QR Code reader flr automatic loading of programm part - different panels in L-cassette

Automatisch verstellbarer Saugrahmen
Automatically adjustable suction frame

X:+0.050 mm
Y:+0.10 mm

+0.030 mm

2050 mm x 1990 mm x 1950 mm

2500 mm x 4000 mm x 2240 mm

HIGHLIGHTS
HIGHLIGHTS

+ Bearbeitungszeit 530x 610mm Panel in 20 Sek.
Processing time 530x 610mm Panel in 20 sec.

+ Riickschnittskontur mit definierter Form
Trimmed contur in defined shape

* Restmaterialentsorgung iiber Absaugung
Waste material disposal by exhauster

« Einfaches Eckenbrechen mittels

Fraswerkzeug moglich

Easy corner breaking by routing tool

* Gesamtabmessungen: 2050 mm x 2200 mm x 2500 mm
Overal dimensions: 2050 mm x 2200 x 2500 mm

MASCHINENTYP
MACHINE TYPE

Anwendungen
Applications

Maschinenkonzept
Machine concept

Antriebssystem
Drive system

Spindel
Spindle

Panelformat (min./max.)
Panel size (min./max.)

LP-Dicke
Panel thickness

Highlights
Highlights

EASY TO LINK AUTOMATION
EASY TO LINK AUTOMATION

o

i L]

MBM MASCHINE
MBM MACHINE

MBM

Besaumen und Profilieren von Multilayer Leiterplatten
Shearing and bevelling of multilayer PCBs

Granitbasis mit Drehteller und XYZ Achssystem
Solid granite foundation with turntable and XYZ axes system

X/Y-Achse mit Linearmotor, Z-Achse mit Kugelgewindetrieb
X/Y-axis with linear motor, Z-axis with ball screw

Synchronspindel mit 18 krpm | Werkzeug: 100 mm Fraser
Synchronous spindle with 18 krpm | Tool type: 100 mm router

min. 300 mm x 300 mm
max. 650 mm x 650 mm

bis 6.00 mm
up to 6.00 mm

Panelaufnahme iiber Vakuumadapter (verschiedene Adaptergréfen moglich)
Panel clamping with vacuum adapter (different adapter sizes possible)

CCD Kamerasystem zum automatischen Registrieren des Panels
Panel registration by CCD camera system

Schnellwechselsystem fiir Fraser
Easy tool change

 Stapel zu Stapel
Stack to stack

* Inline Automation in Kombination
mit Schmoll Rontgenbohrmaschine
Inline automation in combination with
Schmoll X-ray drilling machine

+ Integrierte Desktop Automation (20 cm Héhe)
Integrated desktop automation (20 cm height)




MESSMASCHINEN
MEASURING MACHINES

DATENBLATT
DATASHEET

MESSMASCHINEN | STACKING
LOSUNGEN | BOHRSERVICE

IMPE X
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Impex befasst sich seit nunmehr fast 40
Jahren mit der mechanischen Bearbeitung
von Leiterplatten und ist der groflte
Dienstleistungsanbieter in Europa!

Neben der Vertretung fiir SCHMOLL
MASCHINEN, werden seit 2006 auch
Messmaschinen - speziell fiir
Anwendungen in der Leiterplattenindustrie
— entwickelt und gefertigt!

Seit 2019 wird das Angebot durch
verschiedene Stacking Losungen erganzt!

IMPEX ist ein osterreichisches
Unternehmen und seit 2019 im
Firmenverbund von SCHMOLL.

MASCHINENTYP
MACHINE TYPE

Arbeitsbereich CCD
Working area CCD

Arbeitsbereich Scanner

Working area scan

Messoptionen
Measuring options

Lichtoptionen Metrologie
Light options metrology

Lichtoptionen Scanner
Light options scanner

Optionen
Options

Gesamtabmessungen
Overall dimensions

Gewicht
Weight

Impex has been dealing with the mechanical
processing of printed circuit boards for
almost 40 years and is the largest service
provider in Europe!

In addition to the representation for
SCHMOLL MASCHINEN measuring
machines are being developed and
manufactured since 2006 — specially
tailored to PCB applications!

Since 2019 the offer is complemented by
various stacking solutions!

IMPEX is an Austrian company and part of
the SCHMOLL company group since 2019.

635 mm x 660 mm
25" x 26"

635 mm x 650 mm
25" x 26"

700 mm x 660 mm
27.5" x 26"

660 mm x 650 mm
26" x 26"

Kamera Metrologie
Hochgeschwindigkeits-Scanner
3D Interferometer

Lasersensor fiir Tiefenmessung
Taktiler Taster

Faser-optischer Sensor

LED Unterlicht

LED Auflicht

Koaxiales Auflicht
4-Farben-Ringlicht
Weitwinkel-Ringlicht

LED Unterlicht
Diffuses LED Auflicht
Koaxiales LED Auflicht
DOME LED Auflicht

Roboter Automatisierung
Vakuumtisch

2200 x 1670 x 1560 mm?
87" x 66" x 61.4"

~ 1500 kg

3500 x 2750 x 2300 mm?
138" x 108" x 91"

~ 3300 kg

724 mm x 813 mm
28.5" x 32"

720 mm x 813 mm
28.3" x 32"

Camera metro

3D interferometer
Laser sensor
Touch probe
Fiber optic sensor

LED bottom light

4-color ring light
Wide angle ring light
LED bottom light
Diffuse LED top light

Coax top LED light
Dome LED top light

Robot automation
Vacuum table

3900 x 2750 x 2300 mm?
154" x 108" x 91"

~ 3500 kg

1270 mm x 813 mm
50" x 32"

1190 mm x 813 mm
47" x 32"

4250 x 3640 x 2500 mm?
168" x 143" x 99"

~ 6500 kg




OPTIONEN FUR MESSMASCHINEN STACKING LOSUNGEN
OPTIONS FOR MEASURING MACHINES STACKING SOLUTIONS

AUTOMATIONSLOSUNGEN ) SEMIAUTOMATISCHE
AUTOMATION SOLUTIONS ; VERSTIFTMASCHINE
SEMIAUTOMATIC

PINNING MACHINE

« Automatische Stiftzufiihrung
Automatic pin feeder

+ Stiftdurchmesser: 3, 4 oder 5 mm
Pin diameter: 3,4 or 5 mm

+ Pakethohe: bis 15 mm
Stack height: up to 156 mm

+ Optional Bohrspindeln
Optional drilling spindles

Spezielle Lichtlésungen
Special lighting solutions

+ Steuerung iiber SPS
Control via PLC Dual 2020

2D Height Image Photo Simulation
VERSCHIEDENE 3D MESSAPPLIKATIONEN ‘ .
y “ OPTIONEN
DIFFERENT 3D APPLICATIONS ; w OPTIONS
Auflésung im nm-Bereich 1 »
Resolution in nm-range TAPING
TAPING

Profile Cut including Bump Height 3D Topography

\m ! 2 3 4 5 6
] m 1 i ] | L 1 il il L 1 ll

0o 02 04 06 i3] 1.0mm
Parameters  Unt Stepl Step2 Step3  Stepd  StepS S
Meandepth  pm 366 352 3B0 6 B 3

e L

* 1,2 oder 3 Klebekopfe | 1, 2 or 3 taping heads

* Semiautomatisch | Semiautomatic

ENTSTIFTER
DE-PINNER

2D Height Image Flattness Failure 3D Topography

of Flattness I1SO 25178 Surface Flatness

Height Parameters

& + Semiautomatisch | Semiautomatic
A

747 Sq 8.49 pm 364 i ) )
0 ssk 0.0814 + Stiftdurchmesser: 3, 4 oder 5 mm | Pin diameter: 3,4 or 5 mm
Sku 2.45 = i )
* Sp 19.8 pm . ,\,;\ + Pakethohe: bis 15 mm | Stack height: up to 15 mm
u Sv 16.6 pm o
0 Sz 36.4 pm
Sa 7.00 pm g(@
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WELTWEITES SERVICEKONZEPT

Schmoll Schmoll Maschinen

LHMT

Enomax Groupe
o Supratec

MT Mechatronik

Benmayor SA
Burkle North
America
Impex
Pluritec o

EIN WELTWEITES NETZWERK

00,
00 20

Jo-Tech

Schmoll Maschinen bietet seinen Kunden ein weltweites

Netzwerk an Service- und Vertriebsniederlassungen.

Allein in Asien konnen unsere Kunden auf tiber 180

Mitarbeiter in Service und Vertrieb zuriickgreifen.

Diese Standorte sichern auch die Verfiigbarkeit von

Ersatzteilen vor Ort.

HAUPTSITZ | EUROPA

SCHMOLL MASCHINEN GMBH
Odenwaldstralle 67

63322 Rédermark/Ober-Roden
Germany

QK +49 60 74 89 01-0
8 info@schmoll-maschinen.de
® www.schmoll-maschinen.de

HIT BV Hentech SAP Dongguan SAP Kunshan
SAP
SGK
o O
(o) SAP
@) 0o ©
1) SAP
¢ SM CNC Services
Bergen SAP
Associates

Schmoll Maschinen offers its customers a worldwide
network of sales and service offices. In Asia alone, our
customers have access to more than 180 employees in
service and sales. These sites also guarantee the
availability of spare parts, ensuring maximum machine
uptime.

LHMT GMBH IMPEX GMBH

Am Zeller Pfad 1 Gewerbestrasse 551
75242 Neuhausen 5582 St. Michael
Germany Austria

& +49 72 34 94 700
8 office@lhmt.de
® www.lhmt.de

& +43 6477 699 77 O
& office@impex.co.at
@® www.impex.co.att

EUROPA

OSTERREICH + OSTEUROPA

Impex Leiterplatten GmbH
+43 6477 6 99 77 0
office@impex.co.at

SUDDEUTSCHLAND | SCHWEIZ

MT Mechatronik GmbH
Giinter Matuschak

+49 8341955773-0
info@mt-mechatronik.de

BENELUX STAATEN

HIT BV HENTECH International Trading BV
Phone: +31 653 395 229

hitbvnl@yahoo.com

www.hitbvnl.nl

FRANKREICH

ENOMAX Groupe SUPRATEC
Patrick Ledain

+33 623 194 838
p.ledain@supratec.fr
www.enomax.fr

GROSSBRITANIEN

Schmoll Office UK

Gary Varden

+44 161 790 4203
schmollmachines@btconnect.com

ITALIEN

JO-TECH Srl
+39 331 4336151
eric.jontonel@jo-tech. it

SPANIEN

Benmayor SA

Eduardo Benmayor

+34 93 572 41 61
e.benmayor@benmayor.com
www.benmayor.com

NORDAMERIKA

NORDAMERIKA | KANADA

Westkiiste Vertrieb | Westcoast sales
David Howard

+1(310) 6196347
dhoward@burkleusa.com

Ostkiiste Vertrieb | Eastcoast sales
Kurt Palmer

+1 630 514 6282
kpalmer@burkleamerica.com

Service und Ersatzteile | Service and spare parts
+1 (717) 420-8088
schmoll-support@burkleamerica.com
kpalmer@burkleamerica.com

ASIEN

SAP CONTAKTINFORMATION

China - Hong Kong

Schmoll Asia Pacific Limited
+852-28-505-909
sales@schmoll-asia.com

China - Dongguan

Dongguan Schmoll Electronic Equipment Co., Ltd
+86-(0)769-2241-9199

sales@schmoll-asia.com

China - Taiwan

Schmoll Asia Pacific Ltd. Taiwan Branch (H.K.)
+886-(0)3-358-3808

sales@schmoll-asia.com

China - Kunshan

Schmoll PCB Equipment (Kunshan) Co., Ltd.
+86-(0)512-5737 1850

sales@schmoll-asia.com

Thailand - Bangkok

Schmoll Asia Pacific (Thailand) Ltd.
+66-(0) 2711 7349-50
sales@schmoll-asia.com

Malaysia — Penang

Schmoll Asia Pacific (Malaysia) Sdn Bhd
+60 (0)4 5897396
sales@schmoll-asia.com

Singapore

SM CNC services Pte Lid
Dennis Teo

+65 9007 2171
Dennisteo75@gmail.com

MMGA VIETNAM CO.,LTD
+84 987 364 508 / +82 10 3729 4004
mmgavietham@gmail.com

JAPAN

Osaka
Sanko Giken Kogyo Co., Ltd.
+81-(0)6-6531-2127

INDIEN

Bergen Associates Pvt. Ltd.
+911125920283
info@bergengroupindia.com

Gangadhar

GSYV India Schmoll Service
+91 9845689543
gsvindia2020@gmail.com

SUDAMERIKA

BRASILIEN

Lira/Pluritec

Luiz Ramos
+551120206600
I[ramos@lirapluritec.com.br
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SERVICE
SERVICES

SCHMOLL MASCHINEN GMBH schmo_ll'mschinen
|

VERTRIEB WELTWEIT
SALES WORLDWIDE

Stephan Kunz
Q, +49 6074 8901-71

& s.kunz@schmoll-maschinen.de

SERVICE EUROPA - MECHANISCHE MASCHINEN
SERVICE EUROPE - MECHANICAL MACHINES

Q, +49 6074 8901-301

& service@schmoll-maschinen.de

SERVICE EUROPA - LASERMASCHINEN
SERVICE EUROPE - LASER MACHINES

Q +49 06074 / 8901-678
R, +49 170 602 68 08

© laser-service@schmoll-maschinen.de

ERSATZTEILE EUROPA
SPARE PARTS EUROPE

Q, +49 6074 890129
Q, +49 6074 8901242

& export@schmoll-maschinen.de

LHMT GMBH LHMT

Technologies

VERTRIEB WELTWEIT
SALES WORLDWIDE

Q +49 7234 94 70-15
& vertrieb@lhmt.de

SERVICE
SERVICE

Q, +49 7234 94 70-105
& service@lhmt.de

ERSATZTEILE
SPARE PARTS

Qg +49 7234 94 70-100
& et@lhmt.de

IMPEX LEITERPLATTEN GMBH

VERTRIEB
SALES

Norbert Ferner
Q, +43 6477 699 77-201

& ferner@impex.co.at

SERVICE
SERVICE

Wernfried Maly
Q, +43 6477 699 77-220
& maly@impex.co.at

ERSATZTEILE OSTERREICH UND OSTEUROPA
SPARE PARTS AUSTRIA AND EASTERN EUROPE

Florian Traftner
Qe +43 6477 699 77-0

& office@impex.co.at

MESSSERVICE
MEASURING SERVICE

Johannes Gappmaier
Qg +43 6477 699 77211
& gm@impex.co.at

MECHANISCHE BEARBEITUNG
MECHANICAL MACHINING

Thomas Angermann
Q, +43 6477 699 77-210
& produktion@impex.co.at
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